Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3

Verpackungseinheit: 500 Stuck
- 4 4 1 i = = = =S packaging unit: 500 pcs
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- 26 003 1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool
: B ! gx3zz 1 Anforderungsstufe 1
f 1)@ 0,7 +0,03 ) ©0,9 +0,03 performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
= <ij 2,5 0,5 2 mating area gold plating
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